
ZAKRES KONFERENCJI 
 

Celem konferencji jest prezentacja ostatnich badań 
i rozwoju na płaszczyźnie natryskiwania cieplnego, 
napawania oraz technologii addytywnych.  
Najważniejsze zagadnienia, które omawiane będą 
podczas konferencji będą dotyczyć: nowych materiałów  
i technologii, właściwości powłok, napoin i elementów 
wytwarzanych addytywnie, innowacyjnych metod 
badawczych jak również zastosowań przemysłowych w 
różnych warunkach eksploatacyjnych. Dodatkowo, do 
dyskusji zostaną poddane problemy związane ze 
szkoleniem specjalistów, systemami certyfikacji oraz 
zapewnienia jakości w natryskiwaniu cieplnym, napawaniu 
oraz technologiach addytywnych. 
Zaplanowane zostały sesje referatowe oraz plakatowe. 
Wszystkie prezentowane artykuły będą recenzowane 
i opublikowane w branżowym czasopiśmie. 

 

PUBLIKACJA MATERIAŁÓW 
KONFERENCYJNYCH 

 

Materiały konferencyjne zostaną opublikowane  
w branżowym czasopiśmie Przegląd Spawalnictwa. 
Wybrane artykuły będą również rekomendowane  
do publikacji w czasopismach międzynarodowych, 
posiadających współczynnik wpływu Impact Factor. 
Możliwości publikacji w czasopismach międzynarodowych 
podane są na oficjalnej stronie konferencji. 

 

WYSTAWA PRZEMYSŁOWA 
 

Podczas konferencji odbędzie się wystawa dedykowana 
natryskiwaniu cieplnemu i napawaniu. Wszyscy partnerzy 
przemysłowi specjalizujący się w: 

- natryskiwaniu cieplnym i napawaniu 
- materiałach do w/w technologii 
- sprzęcie pomiarowym 
- technologiach addytywnych 

są mile widziani. 
 

JĘZYK KONFERENCJI 
 

Oficjalnym językiem 6. Międzynarodowej Konferencji 
Natryskiwania Cieplnego i Napawania będzie język 
angielski. 

 

WAŻNE DATY 
 

do 16.05.2022 – przesłanie tytułów i abstraktów artykułów 
(do 400 słów), które nie były jak dotąd nigdzie publikowane 
do 20.05.2022 – potwierdzenie akceptacji abstraktów  
do 30.06.2022 – przesłanie pełnego artykułu 
do 30.06.2022 – wcześniejsza rejestracja 
do 15.09.2022 – zakończenie rejestracji 
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MIEJSCE KONFERENCJI 
 

Konferencja odbędzie się we Wrocławiu, największym 
mieście w zachodniej Polsce. Wrocław jest miastem z ponad 
tysiącletnią tradycją, w którym historia spotyka się 
z nowoczesnością. Miasto jest dobrze skomunikowane  
z większością europejskich miast. 
 

Konferencja odbędzie się w Centrum Kongresowym 
Politechniki Wrocławskiej (bud. D-20), zlokalizowanym 
przy ul. Janiszewskiego 8, 50-372 Wrocław. Centrum 
konferencyjne ma dogodną lokalizację względem Dworca 
Kolejowego Wrocław Główny (3 km) oraz jest  
w bezpośrednim sąsiedztwie dużego węzła 
przesiadkowego komunikacji miejskiej, przystanek Rondo 
Reagana (100 m). 
 

 
 
 
 

KOMITET ORGANIZACYJNY 
 

W przypadku rejestracji na konferencję, przesłania 
abstraktów lub uzyskania dodatkowych informacji 
dotyczących konferencji zapraszamy do kontaktu: 
 

Strona internetowa: www.itshc.pwr.edu.pl 
E-mail: itshc@pwr.edu.pl 

 

Telefon: 
 

Dr inż. Paweł Sokołowski: +48 71 320 40 68 
Dr inż. Marcin Winnicki: +48 71 320 27 35 

Dr inż. Monika Nowakowska: +48 71 320 42 74 
Dr hab. inż. Leszek Łatka: +48 71 320 21 38 
Mgr inż. Martyna Adach: +48 71 320 42 74 

Mgr inż. Tomasz Kiełczawa: +48 71 320 42 72 
 
Poczta tradycyjna, z dopiskiem konferencja ITSHC: 

 

Politechnika Wrocławska 
Wydział Mechaniczny K60 

ul. Łukasiewicza 5, 50-371 Wrocław 
 

 

FORMA UCZESTNICTWA 
 

Przewidziano różne formy uczestnictwa w Konferencji: 
(1) Naukowcy (w tym Studenci),  
(2) Przedstawiciele Przemysłu, 
(3) Wystawcy, 
(4) Sponsorzy.  
Istnieje możliwość jednodniowego lub dwudniowego 
uczestnictwa w wydarzeniu. Obowiązują dwie stawki 
opłat, zależne od terminu zgłoszenia uczestników. 
Wcześniejsza rejestracja trwa do 30 czerwca 2022 roku.  
Jeżeli jesteś zainteresowany innymi formami uczestnictwa, 
promocji lub reklamy podczas 6. ITSHC, prosimy o kontakt. 
 
Opłata konferencyjna nie zawiera kosztów noclegów. 
Opłata konferencyjna zawiera VAT. 
 

SPONSORZY 
 
 

Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa w formie 
sponsora konferencji. Możliwość promocji i reklamy przez 
cały okres pozostały do konferencji jak i w czasie 
konferencji. Pakiety sponsorskie według grafiki podanej 
poniżej. Więcej informacji na stronie konferencji  
lub bezpośrednio u organizatorów. 
 

 

 

 


